
LT・LN・AlN・GaN・SiC

φ8～φ62 10mm

SUBA™

SUBA400 SUBA600 SUBA840SUBA800

XY

ソフトType

ハードType

低硬度・高圧縮率

高硬度・低圧縮率

高硬度、高密度なパッドは、
仕上り平坦性が向上します。
低硬度、低密度なパッドは、
ディフェクトが低減します。ɹ
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W1=300gf/cm², W2=1800gf/cm²

特⾧ 硬度/密度

SUBA400 ・スクラッチ抑制に優れ、高い追従性。目詰まりしにくい

SUBA400H ・SUBA400と比べ高硬度、高平坦性

SUBA600
・中圧研磨で最も優れたウェーハ平面性

・スクラッチ抑制と平坦性のバランスに優れた万能タイプ

SUBA800 ・SUBA600と比べ高硬度・高密度、高平坦性

SUBA800K3 ・親水性を付与し、サファイアA面研磨において高研磨レートを発揮

SUBA808 ・パッド厚さが0.7㎜で、薄物の研磨に最適

SUBA840 ・SUBA800と比べ高密度、高平坦性

SUBA800M2  ・SUBA840以上の高平坦性を実現

SUBA800M4 ・特殊繊維の採用により、高密度かつパッドグレージングの抑制を両立

SUBA800T2  ・SUBA800M2以上の高硬度化により、高平坦性・高研磨レートを達成

SUBA400 SUBA400H SUBA600 SUBA800 SUBA840 SUBA800M2 SUBA800M4 SUBA800T2

厚み(㎜) 1.27 1.28 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26

硬度（Asker C） 60 67 80 83 84 87 87 90

圧縮率（％） 9.4 9.4 4.2 3.3 2.6 2.7 2.3 2.0


